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(73) Name und Wohnsitz des Inhabers:
Lau, Gottfried, 16321 Bernau, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen
(54) Bezeichnung: Heizk6érpermodule

(57) Hauptanspruch: Heizkdrpermodul mit beheizten, hori-
zontalen Ablageflachen dadurch gekennzeichnet, dass
zwei Ablageflachen aus jeweils mehreren horizontalen
Heizrohren (3) gebildet werden, die zwischen den beiden
waagerechten Abschnitten (2) der aus seitlicher Sicht u-for-
mig in den Raum gebogenen beiden Sammelrohre (1) an-
geordnet sind.




